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PATENTE DE INVENCION
por 20 gfios
por "PERFECCIONAMIENTOS EN 10S SUBCONJUNTOS MODULARES CON
CIRCUITO IMPRESO PARA MONTAJES ELECTRONICOS", a favor de D.
Ramdn HUGUET Montolio, de nacionalidad espafiola, domiecilia-
do en BARCELONA, Aregén, 186-188, »pral.
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MEMORTA DESCRIPTIVA

La presente Patente de invencién se refiere a unos
perfeccionamientos introducidos en los grupos ds componentes
electrénicos que constituyen subgOnjuntos parciales Jde caric
ter modular, empleados en asociacidn para definir combinada-
mente un montaje electrdénico. Este Wltimo podrd consigtir en
un receptor de radio o televisidn, un amplificador o repro-
ductor de audio-frecuencia o un circuito de tipo industrial
para diversas aplicaciones.

Como es sabido, en la actualidad se extiende la
tendencia a constituir los montajes eleotzénicos de tipo com—
plejo, constitufdos por un gran nimero de componentes elemen
tales asociados, de manera gue los mismos se hallen agrupa-
dos en subconjuntos modulares, situado cada uno de éstos en
una platina, realizada preferentemente a base de circuito ip

preso y susceptible de ser camblable por otra ildéntice. lLas
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platines en cuestién se fabrican en serie y son idénticas en

tre sf todas las correspondientes a;. una c¢lase de subconjunto,
de memera gue el montador puede realizar numerosas combinacio
nes a base de acoplar debidamente las diferentes partes ocons-
tituldes por las platinas en cuestidn. Un monteje de este ti-
po resulta muy sencilloc de montar y tembién de revissr o re-

parar, ya que en este Ultimo caso basta con substituir la plg
tina averiada por otra andloga y en perfecto estado de funcip
namiento, para tener el montaje en condiciones de seguir tra-
bajando.

En el mercado espafiol existen algunas reelizaciones
de platinas con subcon;jun-boé de componentes, en orden a su aco
plamiento para la constitucidén de un cirecuito complejo, pero
todas las versiones conocidas asdolecen de defectos de estruc-
tura y de funcionamiento, los cuales han sido completamente
solucionados por la aplicacién de los perfeccionamientos que
congtituyen el obje‘bo de la presente Patente. Ademds, la apli
cacién de éstos confiere nuevas ventajas a los montajes a que
se gplican, segin se describird a continuacién,

Pare facilitar la explicacién, se acompafia a la pre
pente memorie un dibujo, en el que se ha representado, a ti-
tulo de ejemplo ilustretivo y no limitativo, un caso de rea-
lizgcibén de unos perfeccionemientos en los subqonjuntos nodu
lares con circuito impreso para montajes electrdénicos, segin
los principios de las reivindicaciones.

El dibujo representa una vista latersl, en alzado
¥y seccionada longitudinalmente, de una pletina moduler que
contiene wn subconjunto de componentes, adecuada para su in-
tegracién en un montaje complejo.

Una gran parte de subconjuntos modulares del tipo

que se describe comporte uno o mis tubos electrdnicos o vél-
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vulaes termoidénlicas, los cusles, como es saebido, constan de un
cuerpo de cristal, provigto inferiormente de unas patillas
metédlices de contacto que se introducirén, a sfectos de co-
nexién y sustentacién de la védlvula, en unos alojamientos
previstos en un soporte cirecular, o portavélvulas, que cons-
tituye uno de los elementos del subconjunto. En la figurs se
he representado por el numeral -{- el cuerpo del portatubos,
el cual dispone de un marco superior -2, dotado de sendas
expansiones -3- y -4-, dlametralmente opuestas y dotadas de
orificios por los que aquél elemento results acoplado, me-
diente tormillos, sl chasis metdlico —~5- del bastidor que
sustenta el montaje completo & realizar,

Las tuercas conjugadas con los tornillos de siuje-
cibn podrén»disponerse en la cara inferior de las expansio-
nes =3= y =4- o0 bien, por el contrario, hallerse sbélidamente
sujetas a ellas por su cara superior.

En su parte inferior, el cuerpo -1- del portalémpa
ras posee une pluralidad de patillas contactoras -6-, consti
tuldas por elementos metédlicos alargsdos a modo de termina-
les, en cuyos extremos se soldarédn los conductores que rela=-
cionan al soporte con el circuito. La parte central del cuer
po -{~ posee una expansidén tubular inferior -7-, metdlica y
susceptible de formar en su extremo inferior un reborde -8-
por el que el citado elemento resultard retenido mediante un
cordén circular de soldadura.

Lag patillas =6~ y el tubo -7~ se unen, mecénica y
eléctricamente; mediente soldaduras de estafio, a los elemen=
t08 metédlicos inferiores de la cars portadora de lae conexig
nes de una place -~8- de material aislante, de rigidez adecug
da y forma rectangular, de dimensiones sdecuadas para ser fg

cilmente manejable y situable en cualguier luger del montaje.
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De esta manera, la placa -9- resultard sustentada a travéds
del portavédlvulas -1- y gracias a la solidez de las uniones
de soldadurs rezlizadas en los extremos de las patillas cop
tactoras y el tubo central.

La parte superior del soporte, como se ha dicho,
gse fijard al bastidor del montaje, de lo que resulta que la
placa -9- queda sustentada a través del portatubos al basti-
dor en cuestidn. ELl soporte es de tipo convencional, sin ne-
cesitar la agregacién o supresidén de elementos determinados
en orden a su montaje y funcionamiento.

Obsérvese la gran solidez obitenida por la disposi-
cién formal descrita, ya que cualquier esfuerzo realizado por
el cusrpo del tubo electrdénico o directamente sobre su sopor-
te sustentador, queda gbsorbido por éste o, en Ultimo térmi-
no, transmitido & la placa -9-, resultando compensadc por la
gran solidez de las soldaduras raalingas en las patillas -6
y el tubo =T-.

Bl sigtema de unidn citado es de gran solidez y con
trasta con ofras realizaciones comerciales de subconjunios
modulares, en los que, ademés de necesitarse un portavédlvulas
de tipo especial; su sujecién al cuerpo del circuito impreso
tiene efecto exclusivamente por las patillas contectoras, que
dando el tubo centrsl sin sujetar y simplemente pasante a trg
vés de la placa, con desaprovechamiento de las posibilidades
resistentes que su utillizacidén comporte; las mismas realizacig
nes efectuan la sujecidém del médulo a-bame de elementos suje-
tadores de la placa independientemente del cuerpo del porta~
vélvulas, necesiténdose para ello tornillos de retencibn de
véstagos sujetadores, elementos separadores, eisladores, etc.,
todos los cuales queden eliminados radicelmente en la realizg

eibn que constituye la aplicacién de los perfeccionamientos -



Do

10.

15,

25

30.

que se describen.

Los componentes electrénicos que integran los
subconjuntos, tales como resistencias -10-, condensadores
-11-, semiconductores, inductancias y otros, queden situa-
dos, tal como me ve en el dibujo, en el espacio comprendi-
do entre el chaels metédlico -5~ del bastidor y le placa —~O-
del circuito impreso, resultendo asl perfectamente protegi-
dos mecédnicamente y aislados eléctrice y magnéticemente, de
do que, tanto el chasis -5~ como el conjunto de elementos
impresos que constituyen el circuite situado en la cara in-
ferior de la placa -9-, vienen a definir sendas pantelles
de proteccidén electromsgnética, resultando un montaje que
evita acoplamientos pardsitos y otras inducciones indeaea—_
bles. En otros tipos de montajes, de realizacién comercial,
los componentes citados quedan situados en su totalided en
la cara inferior de la placa -9-, por lo que se hallen ex-
puestos a campos eléctricos y magnédticos que pueden pertur
bar su funcionamiento.

La cara inferior de la place -9- comportard, se-
gin se ha dicho, las conexiones en forme impresa que asegu
ren el acoplamiento eléctrico entre los diversos componen-
tes. Una vez realizado el montaje de cada plamina; se recu
briréd la cera inferior de le misme con una capa de un colg
rante —{2-, aplicade preferentemente por serigraefis, sobre
el que se dibujaréd esqueméticamente el circuito constitul-
do por el subconjunto de elsmentos, con el fin de que, por
un técnico, pueds reconocerse con facilidad la netureleza
y caracterdsticas del circuwito de que se trate, cuendo ine
terese efectuar la reparacién, revisibén o substitucidén de
la platine interesada.

Para realizar la conexidn de los componentes de
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ceda subconjunto y la relacién de una platine con otrg., Z!.os
bordes de la placa -9~ comportan ‘patillas metdlicasg -i3—.
en prolongacién de terminales -1'41- provistos de ojetes =15
de fijacién, a los cuales se unen eléctricamente los extre-
mos de las conexiones de aquellos elsmentos seléctricos.

Es oportuno volver a seflalar que, cuglquier es-.
fuerzo meodnico gplicado al soporte del tubo slectrénico que.
forma parte del subconjunto modular, no repercute en la es-
$ructura del circuito impreso, ya que los eventuales esfuer-
z08 realizados, por sjemplo, al colocar o separar un tubo
electrénico de su base, no repercuten en solidaridad con la
lémina de circuito impreso, toda vez que el cuerpo principal
del portavdlvulas queda sujets mediante sus tormillos y tuer-
cas al bastidor del montaje. De esta menera resulta totalmen
te imposible cualquier deformacidén de la placa del circuito.

Para la sujecidén de la placa -9- de manera indepen-
diente a la citada anteriormente, es decir, a través del ports
vélvulas, las zonas contiguas a los vértices de aguells placa
e starén provistos ventajosamente de orificios a cuyo través.pQ
drén pasar tornillos o vAstagos de fijacién.

En los pérrafos anteriores en que se habla de vélvu-
las termoidnicas y su soporte, de sus sistemas de fijacién y
acoplamiento, debe entenderse los mismos conceptos para las
aplicaciones actuasles y futuras de semiconductores, de diver-
s0s tipos, montados independientemente 0 asociados, asi como
componentes complejos constitutivos de circuitos de tipo inte~
grado, t0dos los ocuales pueden presentarse comercialmente, a
efectos de montaje y comexién, con unas patillas contaoctoras

acoplables a wn soporte similar al que sustenta las vdlvulas

. termoidnicas.

T odo cuanto no gfecte, alters, cambie o modifique
la esencis de los perfeccionsmientos desoritos, serd variable
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a los efectos de la actual Patente.

N OTA, ,

Se reivindice como objeto de esta Patents de in-
vencidns

'l:"- Perfecclonamientos en los subconjuntos modula~
res con circuito impreso para montajes electrénicos, caracte
rizados porque el soporte de tubo electrdénico o elemento se-
miconductor que forma parte de los subconjuntos de componen-
tes asociados con una placa rigida de material electroalalgn
te, portadora en una de sus caras del correspondiente olrcul
to impreso, se establece drectamente mediante las expansio-
nes laterales y enfrentadas del zoporte, el cual es de tipo
convencional, sujeténdose aquellas expansiones al basiidor
leminar metdlico que constituye la sustentacidén general del
montaje electrdnico, mientras qué las patillas inferiores y
periféricas de conexidn eléctrica y el elemento tubular me-
$4lico central de proteccién eléctrica quedan firmémente su-
joetos a la cara inferior de la platina y conectadas a su cip
cuito impreso mediante elementos de soldadura de excelente
conductividad eléctrica y resistencia mecénica.

2,~ Perfecclonemientos en los subconjuntos module-
res con circulto impreso para montajes electrémicoe, segin la
reivindicaclén anterior, caracterizados porque los essfuerzos
me odnicos realizados sobre el soporte del tubo electrdénico o
elemento gemiconductor resultan completaments independlientes
del cusrpo de la place sustentadora del cirocuito impreso, y
porque los componentes electrénicos que integran el subcon-
junto quedan situados precisemente entre la citada placa y el
bastidor metdlico de sustentacién del montajes

3;— Perfeccionamientos en los subconjuntos modula-

res con circuito impreso para montajes electrénicos, segin
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las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque la rg
visién, puests a punto y reparacién de cada platina portado-
ra de subconjunto de componentes se facilita mediante el re-
cubrimiento de la cara portadora del cirocuito impreso medign
te una capa de sustancia de color uniforme, sobre la que se .
dibujan, por procedimientos serigréficos, los elementos for-
males que contribuirén a la identificacidn_ de la natursleza

¥y fxmcionaqliento de la platina y su subconjunto de elementos,

44— Perfeccionamientos en los subconjuntos modulg~
res con circuito impreso para montajes electrénicos, segin
las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque la ¢o
nexidn eléctrica de los elementos componentes de cada sub-
conjunto se establece mediante unos remaches periféricos en
los que se conectan los terminales de agquellos ocomponentes ¥y
que se prolongan en respectivas patillas delgadas de conexién
lateral, situadas ventajosamente en direceién perpendicular.
al plano de la platina, facilitando el acoplamiento de una
pluralidad de éstas en la constitucién del montaje resultan-
te, siendo susceptible cada una de las platinas de comportar,
en orden a su sujecibn, orificios en zonas contiguas a sus
vértices, con independencia de los medios de fijacién propor-
cionados por el soporte del tubo electrdnico o elemento semi-
conductor.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran
en la esencislidad de la Patente de invencidén definida en las
anteriores reivindicaciones, ouyo objeto es: ,

5 e= "PERFECCIONAMIENTOS EN LOS SUBCONJUNTOS MODULA-
RES CON CIRCUITO IMPRESO PARA MONTAJES ELECTRONICOS".

Consta la presente memoria de nueve hojas folladas,

me canografisdas por wna sola cara y de los dibujos unidos
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Barcelona,

P.A. de D. Ramén HUGUET Mon%olio,
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